
证券代码：002449                        证券简称：国星光电 

佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                      编号：20170630 

投资者关系活

动类别 

 

√特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称

及人员姓名 
华泰证券 胡剑 

竣弘投资 陈翔 

雷钧资本 郭杰 

华夏基金 高翔 

新价值投资/纳兰德投资 张旭 

时间 2017年 6月 30日 

地点 佛山市禅城区华宝南路 18 号公司 112号会议室 

上市公司接待

人员姓名 
董事会秘书刘艾璨子 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

 

董事会秘书刘艾璨子简单的介绍了国星光电的经营情况，同

时针对相关问题进行了互动交流。 

1、公司 LED 封装产品的产能情况？ 

2017年，行业市场景气度呈现整体向好态势，LED通用照明

市场发展空间巨大，公司坚持中高端白光封装系列化与标准化发

展理念，发展白光封装市场，与国内前 10 大照明厂家保持业务

合作；与此同时，小间距 LED显示技术提升及市场爆发式增长带

动显示应用的新一轮增长，公司用单量持续增加。2016年 12月，

公司进行封装及组件项目扩产，设备已全部到位投入生产。2017

年第一季度，公司进一步扩充显示屏器件生产规模，满足市场及



销售量增长的需求，巩固小间距等龙头产品产能国内领先优势。

产能的相继释放有助于销售额的增长，下半年，公司仍有继续扩

产的计划。 

2、2017 年，公司芯片子公司的经营情况？ 

公司发展上游芯片业务基于 “上中下游垂直一体化”的发

展战略考虑，一方面，2016 年下半年开始，公司对麾下两个芯

片子公司进行物理整合，与公司封装业务配套经营，对国星半导

体与亚威朗科技的芯片产品结构、人员配备及订单情况进行调

整，通过技术创新和设备升级，在设备数量不变的情况下实现产

能增长 40%，2017 年第一季度，国星半导体实现盈利；另一方

面，公司强化上游技术引领，投资 RaySent 科技公司，正在与

RaySent 科技进行技术合作事项，打造基于硅衬底的第三代半导

体等相关技术与产品。公司将通过资本运作及规模扩张继续发展

上游芯片业务，视上游芯片的布局作为公司发展的重要一步。 

3、LED 产品是否有降价的压力，公司如何做到业绩的持续增长？ 

根据目前市场情况，公司 LED 芯片产品价格具有提升的空

间，封装产品价格企稳，公司以“高科技化、国际化、规模化”

为目标，不断加强企业运营管理、打造领先技术专利及产品体系、

巩固与客户的合作关系及扩充 LED封装产能规模，以巩固技术领

先地位、保持产品品质稳定、加强成本控制，保持整体经营的持

续稳定增长。 

附件清单 无 

日期 2017 年 06月 30日 

 


